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科技園公司歷屆最大規模「電梯募投比賽 2024」  

走訪四個國際城市廣邀全球創新者以香港為跳板 進軍中國內地及亞洲 

 

初創企業有機會獲得高達 500 萬美元創投基金、24 萬美元現金獎 

以及不同商業合作與融資機會 

 

• 由科技園公司主辦的全球其中矚目初創盛事「電梯募投比賽 2024」現正接受報名，今

屆賽事分為三個組別 — 「金融科技」、「房地產科技」及「物流與出行科技」。 

• 大會將在矽谷、斯圖加特、新加坡及香港舉行四場區域準決賽，總決賽則於 2024 年 4

月 26 日在香港舉行。 

• 電梯募投比賽進一步推向全球地區以吸引頂尖初創企業來參加，正好展現香港作為國

際領先創科樞紐。 

 

 
 

（香港，2023 年 10 月 17 日）— 香港科技園公司（科技園公司）宣布，正式開展第八屆全球

「電梯募投比賽 2024」。今屆賽事為歷年最大規模，並將會在四個國際城市舉行準決賽，藉

此吸引世界各地頂尖初創企業參與，一同競逐由科技園公司旗下的香港科技園創投基金所設，

高達 500萬美元的創投基金。作為全港最大型的募投盛事，賽事亦會向各優勝隊伍頒發合共24
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萬美元的現金獎，同時會提供商業配對及融資機會，協助初創企善用香港作為跳板，進軍中國

內地，亞洲各地以至其他海外市場。 

 

今年科技園公司再度夥拍國際加速器Plug and Play，將年度電梯募投比賽推廣至海外地區，並

於2024年1 月至3月期間，在矽谷、斯圖加特、新加坡以及香港舉行四場區域準決賽，總決賽

就會於2024年4月26日在香港舉行。來自全球的中後期初創企業均可報名參加本港或海外的賽

事，爭奪72個準決賽席位。最終入圍隊伍將前來香港，於假香港最高的建築物西九龍環球貿

易廣場頂層的地標「天際100」進行60秒電梯募投，親身向評審團推介其創新構思。「電梯募

投比賽2024」的所有參賽者均有機會獲得香港科技園創投基金高達500萬美元的創投基金，同

時亦歡迎其他企業參與共同投資，進一步提高潛在的融資機會。 

 

此外，72 隊入圍準決賽隊伍將可在賽後六個月內享用由科技園公司提供的支援服務，包括商

業配對、投資推薦、成為本地跨行業虛擬實驗室（STP Platform）的獨家會員、使用共享工作

空間，以及透過本地豐富人才庫，聯繫本港知名大學，當中五所大學在 2024 年 QS 世界大學排

名中位列首 100 位。 

 

由科技園公司主辦的全球其中矚目初創盛事「電梯募投比賽 2024」現正接受報名，今屆賽事

分為三個組別 — 「金融科技」、「房地產科技」及「物流與出行科技」，報名期為 2023 年 10

月 17 日至 2023 年 12 月 31 日。總決賽將於明年 4 月 26 日假香港的西九龍環球貿易廣場頂層

「天際 100」舉行，為一眾參賽者呈現真實的電梯募投體驗。 

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們的電梯募投比賽能進一步推向全球地區，正好展

現香港作為國際領先創科樞紐，並為國際頂尖初創提供在成長過程中所需之重要支持，包括

協助聯繫企業家、投資者及商業夥伴，以及進入香港最大型的創科生態圈。香港作為大灣區內

最國際化的城市，位處亞洲中心，而「深圳—香港—廣州科技集群」亦在世界知識產權組織最

新發布的全球創新指數中排行第二，足以證明我們這座城市是初創企業的理想跳板，讓他們更

好把握中國內地以至亞洲及其他市場的融資以及發展機遇。」 

 

科技園公司於香港舉辦的電梯募投比賽是一項年度旗艦初創盛事，活動雲集全球的企業家、科

技專家、投資者、商業夥伴及創科生態圈領袖，一同支援優秀創新者及推動其創新構思的商業

化進程，協助他們在中國內地、亞洲以及其他市場取得成功。「電梯募投比賽 2023」的參賽

企業數目創歷屆新高，吸引來自 55 個經濟體，超過 600 多間企業參賽，並成功將活動打造成
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本地最具國際性的募投比賽。為期一天的比賽，為 150 間初創帶來企業合作及投資機會，當中

四間入圍決賽的初創亦即將落戶科學園。 

  

「電梯募投比賽 2024」參賽資格： 

• 截至 2024 年 4 月 30 日，成立不超過十年之科技初創企業 

• 其參賽構思必須針對三大科技領域其中之一：「金融科技」、「房地產科技」或「物

流與出行科技」 

 

截止報名日期為 2023 年 12 月 31 日 23: 59（GMT+8）。 

 

如欲了解更多有關「電梯募投比賽 2024」之詳情，請瀏覽 https://epic.hkstp.org/ 。 

 

獎項及獎金 

「電梯募投比賽2024」的所有參賽者均有機會獲得香港科技園創投基金所提供高達 500 萬美元

的創投資金。 

獎項 現金獎（每隊得獎隊伍） 

冠軍 額外6萬美元 

三項科技組別大獎 (金融科技、房地產科技及物流與出行科技) 額外2萬美元 

最後12強隊伍 1萬美元 

 
### 

 

關於香港科技園公司  

香港科技園公司（科技園公司）成立逾 20 年，致力將香港發展成為國際創新科技中心，積極

讓本地及全球創新者邁向成功，幫助他們在未來獲得更大成就。科技園公司在香港建立了蓬勃

的創科生態圈，過去共支援超過 10 間獨角獸企業，亦匯聚超過 13,000 名研究人才，以及超過

1,400 間從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展的科技公司。 

 

科技園公司於 2001 年成立，一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為創業家

的創科路上提供全方位支援。我們建立的創科生態圈持續成長，足跡遍及全港，包括沙田的香

港科學園、九龍塘的創新中心，以及位於大埔、將軍澳及元朗的創新園。三個創新園結合創新

https://epic.hkstp.org/
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元素，朝著香港新型工業化發展方向，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，重

新定位新世代工業。 

 

科技園公司透過提供基建設施、支援服務、專業知識及商業夥伴網絡，致力令創新科技成為香

港的新經濟動力，鞏固香港國際創新科技中心的地位，同時借助位處大灣區核心的優勢，成為

引領創科發展的重要引擎。 

 

更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽 www.hkstp.org。 

 

傳媒查詢，請聯絡：  

香港科技園公司 

卓以莊 

電話：+852 2629 0155 

電郵：fiona.cheuk@hkstp.org  

愛德曼國際公關公司 

梁爽爽 

電話： +852 2837 4775 / 9684 9460 

電郵：Sonia.Leung@edelman.com / 

Edelmanhkstppr@edelman.com  
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